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NOTES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED):

PADS TO BE ELECTROLESS

NICKEL / IMMERSION GOLD(ENIG)

PLATED.

Recommended PCB PAD Layout
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CARTON LABELS
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NOTE( UNLESS OTHERWISH SPECIFIED):
1.COMPONENT LOAD PER TRAY : 50PCS
40 TRAY/CARTON: 450mm X 260mm X 200mm.

TOTAL: 2000PCS/CARTON e
2.MATERIAL:TRANSPARENT POLYSTYRENE(PS). &ggzé 7 s — 56P INTERPOSER
~ )| XXX %0 R © HM
[ n eCLOl'J‘I.I-X - ANGLE:NO Dig § é,§°° CHECKED BY: Gary Hsieh 08/21/2020 SIZE REV
nlmlcron J/ XX 2 0.25 ENGR APPR:  Gary Hsieh 08/21/2020 B+ DWG NUMBER: BDXOOSGDMMSXAUOO A
4@» 45- MFG APPR:
THIRD ANGLE QA APPR: SCALE: 2.5:1 SHEET 3 OF 3

' 1

(o]
~
)]
[0, ]
S
w
N




	圖頁1(3)
	工程視圖11
	工程視圖12
	工程視圖13
	工程視圖14
	細部放大圖 A (10 : 1)

	圖頁1(2)
	工程視圖6
	工程視圖8
	細部放大圖 B (16 : 1)

	Package(2)
	工程視圖15
	細部放大圖 C (2 : 1)
	工程視圖17
	工程視圖18
	工程視圖19
	工程視圖20
	工程視圖21
	工程視圖22
	工程視圖23


